
2 - Mort à l'humidité !
(sécher le PLA)

100% on peut faire des œufs durs

avec ça

//!\\ DISCLAIMER //!\\
Cette étape s'est un peu faite à tâtons, pour ne pas dire à l'arrache, et tourne un peu en rond. Pour
uniquement avoir les faits, sauter directement à la fin ou lire le TL;DR.
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//!\\ FIN DISCLAIMER //!\\

Seconde étape du recyclage :  Sécher le
PLA broyé. 
Étape un peu plus compliqué que la précédente. Afin d'éviter la formation de bulles lors de
l’effilage du PLA, il est nécessaire de le sécher. Afin de mesurer la taux d'humidité présent dans les
flocons, on utilise la machine suivante :

Appareil à mesures gravimétriques

L'idée derrière cette machine est de réaliser via un échantillon une première pesée, puis de
chauffer et enfin faire une seconde pesée. Le pourcentage de matière perdu nous donnera alors le
taux d'humidité présent.
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Le programme recommandé pour le PLA de la sécheuse est de 80°C pour 3H, la machine ci-dessus
ne pouvant aller que jusqu'à 99 minutes, et pour gagner un peu de temps, on essaye une première
mesure sur un échantillon de 10g, mit à 80°C pendant 20 minutes. On relève 3% d'humidité.
On lance le même programme pour vérifier sa véracité, on relève alors 1% d'humidité. S'agissant
de la plus petite mesure possible par l'appareil, on peut considérer le programme de test réaliser
comme pertinent.

On prend alors le reste de PLA et le met dans le programme par défaut de la sécheuse, soit 3H à
80%. 

Le PLA séché, certains flocons se sont collés et ont formés divers blocs, on les sépares du reste à
l'aide d'un tamis.

Amas de PLA sur tamis

On refait alors une mesure sur 10g à 80°C et 20 minutes, on relève 1% d'humidité. Une fois de plus
s'agissant de la mesure la plus fine permise par l'appareil, on considère le PLA comme
suffisamment sec.

On trouve alors quelques indications supplémentaires sur le support de 3Devo. Les taux
d'humidités recommandés pour le PLA afin de réaliser un effilage sont de minimum 0.02%, et
idéalement 0.005%. L'appareil de mesure utilisé n'est donc pas suffisamment précis, et les flocons
de PLA sont donc potentiellement trop humides. (Mais pas nécessairement car il s'agit du pas de la
machine ... et puis faut tenter des trucs hein !).
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Source : ici

(consulté le 25/04/2023)

Faute de mieux, on décide de tout de même tenter l'étape suivante.

Conclusion :
On sait que le PLA doit avec un taux d'humidité d'au moins 0.02%, idéalement 0.005%.
Appareil de mesure d'humidité pas assez précis pour l'application désirée.
On sait que le PLA séché a un taux d'humidité inférieur à 2%.
Chercher les ordres de grandeurs désirées avant de commencer les manipulations la prochaines
fois.
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